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Warszawa, 25.03.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Pytanie 1:

Zamawiajacy zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 14.03.2024 r. na pytanie 1 napisat,
7ze wymaga, aby moduly pamieci posiadaty pelng obstuge korekcji btedow ECC — we
wspolpracy z wybranym procesorem i plyta gtowna. Tutaj pojawia si¢ problem. Chcielibysmy
zZwréci¢ uwagg, ze spetniajaca OPZ opisywana ptyta gtowna dla serwera 2 z chipsetem X670
nie obstuguje pamieci ECC tylko pamigci non-ECC oraz on-die ECC. Jezeli Zamawiajacy
wymaga plyte gldowng z petng obstuga pamigci ECC na chipsecie X670 wymagana jest zmiana
parametrow minimalnych. W innym przypadku nie b¢dzie dostepnej na rynku zadnej ptyty
gtownej, ktora spetni wszystkie opisywane parametry minimalne, bedzie dla chipsetu X670 i
bedzie posiadata pelne wsparcie dla pamigeci ECC. W zwigzku z powyziszym czy
Zamawiajacy dopusci dla serwera nr 2 plyte glowng (lub ewentualnie zmieni wymagania)
0 ponizszych parametrach?

Chipset ptyty gtownej: X670

Porty na panelu tylnym ptyty gtownej: Min. 1 Port HDMI

Min. 2 Porty USB 4.0 (Type C)

Min. 1 Port USB 3.2 Gen2x2 (Type C) Min. 7 Portéw USB 3.2 Gen2 (Type A) Min. 1 Port USB 2.0
(Type A)

Min. 1 Port RJ-45 LAN 2,5GB

Min. 3 porty Audio

Dodatkowe:

Min.1 x PCle 4.0 x16 (tryb x16)

Min.1 x PCle 4.0 x16 (tryb x4)

Min.1 x PCle 3.0 x16 (tryb x2)

Min. 4 gniazda pamieci

Min. 4 ztagcz SATA w standardzie 6Gb/s Min. 4 ztacza M.2 o przepustowosci 64Gb/s WiFi 6E

Uwazamy, ze zmiana jest wymagana i korzystniejsza w stosunku do opisywanej wczesniej
plyty gtownej. W przypadku braku zgody prosimy wskaza¢ przyktadowy model ptyty gtownej
dla chipsetu X670, ktory zdaniem Zamawiajacego spetnia wszystkie minimalne wymagania
OPZ i obstuguje pamieci z korekcja btedow ECC. W obecnym ksztatcie OPZ nie spetnia zadna
ptyta gtébwna, gdyz nie bedzie miata pelnego wsparcia dla ECC i bedzie posiadata wymagane
parametry.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy zrezygnowat z wymagania dotyczgcego obstugi korekcji btedéw ECC przez pamieé
operacyjng RAM. Tym samym ptyta gtdwna nie musi zapewnia¢ obstugi korekcji btedéw ECC.
Zamawiajgcy nie zmienia wymagan OPZ dla ptyty gtéwnej.

Pytanie 2:
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Zamawiajacy zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 14.03.2024 r. na pytanie 1 dopuscit
dla serwera nr 2 zestaw 4 modutow pamigci po 32GB (4x32GB) wyposazonych w radiator lub
zestaw 2 pamieci po 64GB (2x64GB) bez radiatora. Jezeli Zamawiajacy dopuszcza zestaw 2
pamieci po 64GB (2x64GB) bez radiatora z korekcja ECC to réwniez konieczna wymagana
jest zmiana w zakresie CAS Latency. Pamigci serwerowe 0 pojemnosci 64GB z ECC bez
radiatora nie posiadaja CAS Latency — CL38 tylko CL40. CAS Latency CL38 i nizsze posiadaja
pamieci bez ECC z radiatorem. W zwiazku z powyzszym czy Zamwiajacy w zakresie
serwera nr 2 dopusci zestaw 2 pamieci po 64GB (2x64GB) DDRS5 bez radiatora z CL40 ?
Uwazamy, ze zmiana jest konieczna, gdyz nie bedzie na rynku pamieci serwerowej z ECC o
nizszym CAS Latency niz CL40. W przypadku braku zgody prosimy podac¢ przyktadowy model
pamieci RAM, ktory zdaniem Zamawiajacego spelnia minimalne wymagania OPZ i posiada
CL38 czyli zestaw 2 pamigci po 64GB (2x64GB) DDRS5 bez radiatora z korekcja btedow ECC.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dla zestawu 2 pamigci po 64GB (2x64GB) DDRS5 dopuszcza parametr CAS Latnecy -
CLA40.



